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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-019

翱捷科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制

度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年年度募集资金存放与实际使

用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向

境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币

164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日

到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中

天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费

用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元

以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币428,857,006.38元(含

募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）
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募集资金专户期初余额 917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额 1,410,000,000.00
募集资金期初余额 2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目 594,306,406.84

减：本年度使用超募资金回购公司股份 154,744,242.52
减：本年度用超募资金永久补充流动资金 780,328,173.29

加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 6,465,502.99
加：本年度用于现金管理的收益 23,843,364.39
减：期末用于现金管理金额 400,000,000.00
募集资金专户期末余额 428,857,006.38

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币594,306,406.84 元，

累计使用募集资金总额人民币1,982,146,147.92元；本年度使用超募资金用于股份

回购的金额为人民币154,744,242.52元，累计使用超募资金用于股份回购的金额为

人民币814,826,595.21元；本年度使用超募资金永久补充流动资金人民币

780,328,173.29元，累计使用超募资金永久补充流动资金人民币3,158,261,309.12元；

本年度收到募集资金利息扣除手续费净额人民币6,465,502.99元，累计收到募集资

金利息扣除手续费净额人民币58,640,253.19元；本年度收到用于现金管理购买理

财产品的收益人民币23,843,364.39元，累计收到用于现金管理购买理财产品的收

益人民币179,018,798.60元；募集资金余额为人民币828,857,006.38元，其中用于现

金管理金额为400,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股

份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行 账号
存款
方式

余额

招商银行股份有限公司上海分行 121916014610658 活期 87,797,692.41
招商银行股份有限公司深圳分行 121916014610155 活期 5,371,493.23
招商银行股份有限公司深圳分行 755936622310618 活期 98,806,710.45
上海银行股份有限公司浦东分行 03004807528 活期 2,979,148.12
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601406232 活期 15,035,962.76
兴业银行股份有限公司上海虹口
支行

216220100100327325 活期 5,593,190.77

北京银行股份有限公司上海分行 20000052786531111067375 活期 213,272,808.64

总计 428,857,006.38
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本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于

2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股

份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司

上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支

行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公

司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江

支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证

券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公

司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五

次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用

最高不超过人民币450,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，

适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型

理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述

额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。
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公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会

议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高

不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适

时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理

财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额

度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体情况如下：

受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率
北京银行股份有
限公司上海杨浦

支行

结构性存
款

100,000,000.00 2024/11/29 2025/2/28
保本固定收

益
2.15%

兴业银行股份有
限公司上海虹口

支行

结构性存
款

100,000,000.00 2024/12/2 2025/1/9
保本固定收

益
2.24%

招商银行股份有
限公司深圳分行

结构性存
款

150,000,000.00 2024/12/13 2025/1/13
保本固定收

益
1.95%

招商银行股份有
限公司深圳分行

结构性存
款

50,000,000.00 2024/12/13 2025/1/13
保本固定收

益
1.95%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会

议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金，最高额

占超募资金总额的比例为29.98%。2024年4月19日，本公司2023年年度股东大会审

议通过上述议案。

截至2024年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为

人民币780,328,173.29元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人

民币3,158,261,309.12元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括

收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日,本公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次
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会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“5G工业物联网芯片项目”予

以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上

海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股

股票，用于员工持股计划或股权激励。本公司拟用于本次回购的资金总额不低于

人民币50,000.00万元(含)，不超过人民币100,000.00万元(含)，回购价格为不超过人

民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

2024年2月6日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延

长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至2024

年8月13日止，即回购实施期限为自2023年2月14日至2024年8月13日。

截至2024年12月31日，本公司本年使用超募资金用于股份回购金额为人民币

175,213,695.86元，累计使用超募资金用于股份回购金额为814,826,595.21元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年，本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募

集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2025年04月08日
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附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元

募集资金总额 6,546,432,006.84本年度投入募集资金总额 594,306,406.84
变更用途的募集资金总额 168,455,717.43已累计投入募集资金总额 1,982,146,147.92
变更用途的募集资金总额比例 2.57%

承诺投资项目

已变更
项目，
含部分
变更(如

有)

募集资金承诺投资
总额

调整后投资总额 截至期末承诺投入
金额(1)

本年度投入金额 截至期末累计投入
金额(2)

截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)＝(2)-

(1)

截至期末投入
进度(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实
现的效益

是否达到
预计效益

项目可行
性是否发
生重大变

化

商用5G 增强移动宽带终
端芯片平台研发 无 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - 100.00% 2023年11月 不适用 不适用 否

5G工业物联网芯片项目 无 508,059,900.00 508,059,900.00 508,059,900.00 184,140,719.21 427,853,978.31 (80,205,921.69) 84.21% 2024年8月 不适用 不适用 否

商用Wifi6芯片项目 无 354,491,300.00 354,491,300.00 354,491,300.00 180,196,255.10 315,419,972.67 (39,071,327.33) 88.98% 2025年6月 不适用 不适用 否

智能IPC芯片设计项目 有 248,636,900.00 80,181,182.57 80,181,182.57 - 80,181,182.57 - 100.00% 2024年6月 不适用 不适用 是

新一代智能可穿戴设备软
硬件平台开发项目 无 - 168,455,717.43 168,455,717.43 88,748,666.09 94,586,527.48 (73,869,189.95) 56.15% 2026年9月 不适用 不适用 否

多种无线协议融合、多场
域下高精度导航定位整体
解决方案及平台项目 无 296,130,600.00 296,130,600.00 296,130,600.00 51,730,801.30 159,685,531.18 (136,445,068.82) 53.92% 2025年12月 不适用 不适用 否

研发中心建设项目 无 172,681,300.00 172,681,300.00 172,681,300.00 89,489,965.14 104,418,955.71 (68,262,344.29) 60.47% 2025年12月 不适用 不适用 否

补充流动资金项目 无 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

承诺投资项目小计 — 2,380,000,000.00 2,380,000,000.00 2,380,000,000.00 594,306,406.84 1,982,146,147.92 (397,853,852.08) — — — — —

超募永久补充流动资金 无 3,351,605,411.63 3,351,605,411.63 3,351,605,411.63 780,328,173.29 3,158,261,309.12 (193,344,102.51) 94.23% 不适用 不适用 不适用 否

股份回购 无 814,826,595.21 814,826,595.21 814,826,595.21 175,213,695.86 814,826,595.21 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否

合计 — 6,546,432,006.84 6,546,432,006.84 6,546,432,006.84 1,549,848,275.99 5,955,234,052.25 (591,197,954.59) — — — — —

未达到计划进度原因(分具体募投项目)
公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投
项目“商业WiFi6芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时
间进行调整。具体情况见下方注。

项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
募集资金结余的金额及形成原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
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附表1：募集资金使用情况对照表(续)

注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注：未达到计划进度原因的具体情况如下：

1、商业 WiFi6 芯片项目

在项目投入过程中，考虑到市场需求、技术验证的因素以及公司蜂窝物联网芯片的推广进度，公司结合在 MBB 市场的发展和竞争情况，把研发过程中累积的一部分技术进

行了商业落地规划，先形成一款了单频段 WiFi6 芯片，目前已经完成量产流片，与市场主流方案相比，该芯片具备更高的速率、抗干扰能力更强，可与公司现有 LTE Cat.4、

LTE Cat.7 以及后续推出的 RedCap 物联网芯片形成配套方案，助力公司产品在 CPE、MiFi 等应用场景的市场拓展。在此研发基础上，公司继续推进 WiFi6 2.4GHz/5GHz 双

频段的 AP芯片研发进程，可广泛应用于更高规格需求的 5G 市场。由于上述过程中经历的产品化、方案验证所花费的时间较长，所以原定结项时间有所延期，就整体进度来看，

预计 2025 年 6 月达到结项状态。

2、多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目

由于涉及多场域以及多种无线协议融合，芯片设计和算法层面需要解决的技术难点较多。比如需要解决基带+射频全集成、多种制式间信号干扰、SoC硬件资源共享等难题；

在算法方面也要开展多个协议栈开发；此外再加上外部环境因素变化因素，近年来物联网需求端对芯片及模组价格更敏感，公司也采取了应对策略，因此，该项目在技术路线选

择、方案论证、设计、验证的周期较长。该项目正在积极推进中，预计 2025 年 12 月达到结项状态。

3、研发中心建设项目

在实际建设过程中，研发中心项目中的“智慧物联 SOC 芯片基础平台关键技术研究”已经取得成果，技术成果比如低功耗算法、核心处理单元 IP、RISC-VCPU 子系统搭

建等已经在公司新一代智能终端芯片以及客户定制芯片项目中加以应用。“5G 端到端网络切片技术及应用研究”也已经取得一定成果，相关技术在芯片仿真、网络联调和公网

测试等全链条环节得到了充分验证，其技术成果在公司 5G 商用蜂窝基带系列芯片中逐步落地实施，在此基础上，公司结合 5G Advanced技术及 5G 专网市场演进情况，把该

研究方向继续丰富化，该项目尚需一定时间完结。“片上集成无源器件(IPD)技术及配套先进工艺制程”的相关技术研究目标是利用 IPD 技术，并结合先进制程和创新的电路架

构，将射频信号的处理集成在方案内部，避免外围板级设计对射频性能的影响，使得 RFIC 的性能更加可控，同时提高集成度和可靠性。由于该技术为相对前沿的技术，在研发

早期的投入重点为基础研发、方案论证及仿真，因此需要的时间较长，公司前期采取了适时推进的策略，投资节奏相对谨慎。随着技术难点的逐步攻克、终端应用市场走向成熟

以及公司新产品的不断推出，后续将提速对该项目的资源投入。预计 2025 年 12 月研发中心建设项目达到结项状态。
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